
中国晶体学会第九届学术年会第二轮通知 

 

年会介绍 

时间：2023 年 10 月 27 日-29 日（10 月 26 日报到） 

地点：福州市西湖宾馆福建会堂  

“中国晶体学会第九届学术年会”是由中国晶体学会主办、中国

科学院福建物质结构研究所、北京大学、福州大学、中国科学院长春

应用化学研究所高分子物理与化学国家重点实验室等单位协办的千人

大会，期间将进行党委会、理事会、监事会、青委会等活动。本次会

议由大会报告、分会场报告、专题研讨、墙报交流等构成。 

福州拥有丰富的历史文化传统，是林则徐、沈葆桢、严复、冰

心、林徽因等文化名人的故乡；被誉为“明清建筑博物馆”的三坊七

巷也坐落于此。 

金秋十月，我们热忱欢迎学生、广大科研工作者、相关企业、高

校、科研院所踊跃参加，共同促进中国晶体学领域的发展。 

主办单位 

中国晶体学会 

协办单位 

中国科学院福建物质结构研究所 

北京大学 

福州大学 

中国科学院长春应用化学研究所高分子物理与化学国家重点实验室  



北京晶格领域半导体有限公司 

持续更新....... 

年会主题 

与“晶”同“州”共进 

第一分会主席：刘志杰 柳振峰  

主题：大分子晶体学与整合结构生物学  

第二分会主席：卜显和 苏成勇 

主题：功能分子晶体 

第三分会主席：廖立兵 陈小龙 

主题：粉晶衍射及功能材料 

第四分会主席：胡章贵 王继扬  

主题：晶体生长与应用 

第五分会主席：金传洪 谷林  

主题：电子显微学 

第六分会主席：杜冠华 吕扬 

主题：药物晶体学 

第七分会主席：靳常青 刘浩哲  

主题：极端条件晶体材料 

第八分会主席：门永锋 李良彬  

主题：小角散射 

第九分会主席：邢献然 韩建涛  

主题：PDF 与中子散射 



第十分会主席：黄富强 顾辉  

主题：陶瓷材料 

第十一分会主席：来鲁华 李晖  

主题：晶体学教育 

第十二分会主席：潘梅 刘聪 

主题：青年工作 

大会组织 

大会主席： 

洪茂椿  高松 

顾问委员会 

主席：林建华 

委员：(按姓名拼音字母顺序) 

白春礼、常文瑞、黎乐民、李玉良、梁栋材、林建华、刘世雄、麦松

威、麦振洪、裘式纶、饶子和、施蕴渝、隋森芳、王牧、王大成、王继

扬、王静康、王志珍、吴新涛、吴以成、徐如人、叶恒强、张   泽、张洪

杰、朱静、祝世宁 

学术委员会 

主席：陈小明 俞大鹏 

委员：(按姓名拼音字母顺序) 

卜显和、曹 荣、车仁超、陈 军、陈小龙、陈小明、程 鹏、杜冠华、

高 松、谷 林、郭 放、郭国聪、洪茂椿、胡章贵、介万奇、金传洪、靳常

青、来鲁华、李 明、李良彬、廖立兵、刘 聪、刘浩哲、刘志杰、柳振



峰、吕 扬、门永锋、牛立文、潘 峰、潘 梅、彭练矛、施一公、苏成勇、

苏晓东、孙俊良、王继扬、王文军、王循理、王哲明、吴少凡、邢献然、

熊仁根、许瑞明、严纯华、杨 诚、杨徳仁、叶 宁、尹大川、于  荣、于浩

海、于吉红、俞大鹏、张明杰、赵东元、赵纪军、郑伟涛  

组织委员会 

主席：孙俊良 

委员：(按姓名拼音字母顺序) 

曹荣、杜冠华、郭国聪、胡章贵、靳常青、金传洪、廖立兵、来鲁华、刘志

杰、门永锋、苏成勇、王继扬、邢献然 

秘书处：(按姓名拼音字母顺序) 

陈玉标、崔华丽、郭荣荣、龚宁波、李 强、李修芝、刘艳霞、龙有

文、马延航、潘 梅、宋高洁、苏 婕、王炳武、王静思、王俊芬、王文

军、吴少凡、杨世颖、于浩海、张吉东、周钲洋  

大会进程 

拟邀请大会报告 

卜显和          南开大学 

 Kamiyama Takashi   中国散裂中子源 

日期 上午 下午 晚上 

10 月 26 日 9:00-20:00 报到 

10 月 27 日 开幕式、大会报告 分会报告 墙报、理事会等会议 

10 月 28 日 分会报告 分会报告 墙报、理事会等会议 

10 月 29 日 大会报告、闭幕式 离会 



 陈小龙         中国科学院物理研究所 

 杜冠华         中国医学科学院药物研究所 

 柴继杰         清华大学 

（持续更新中........) 

大会注册与费用 

1、 建议全部采取网上注册与付费 

 

2、 会议注册费及说明 

 

缴纳注册费日期 

(以注册费汇出日期为准) 
普通参会代表 

中国晶体学会会员 

(凭有效会员号) 

学生代表 

(凭有效学生证) 

2023年 9月 25日前 人民币 2000元 人民币 1800 元 人民币 1400元 

2023年 10月 25日前 人民币 2200元 人民币 2000 元 人民币 1600元 

现场注册 人民币 2400元 人民币 2200 元 人民币 1800元 

 

3、 线下缴费路径 

     收款单位：中国晶体学会 

   工商银行账户：0200004509014447141 

   开户地址 ：北京市海淀西区支行 

注 1：缴费汇款时一定要注明姓名+单位（写不下可缩写单位名称），以

便收款后顺利开票；会议结束后 15 个工作日内开具增值税普通发票电子版 

注 2：注册费包括:会议费、自助餐及茶歇、会议资料袋（程序册、论文

摘要 U 盘、胸牌、展览资料）、会议用品等；住宿费及交通费用自理。  



注 3:以学生身份注册的代表注册里需上传学生证件照片和导师信息（学

校和姓名），并在会议报到时需出示学生证。为了大会会务顺利组织和实

施，建议参会人员在 2023 年 10 月 25 日前在线上缴完注册费。 

大会征文 

1. 征文范围和报告形式： 

本次会议包括大会报告、邀请报告、口头报告、墙报等。大会将邀请

相关的院士、著名专家进行特邀报告、分会场报告。征文内容应是主要围

绕晶体材料制备、应用和晶体学研究方法展开，涉及的领域包括但不限于

目前已有分会场主题。 

2. 征文要求： 

1）已经在国内外学术刊物上公开发表，或在国际、国内学术会议上

报告过的论文不在应征之列； 

2）论文摘要不超一页 A4 纸，可为中文或英文（具体格式参照模

板）； 

3）提交论文的内容一律视为不涉及保密问题，请作者单位自行完成

论文保密审查，无需提供作者所在单位证明；  

4）征文通过会议网站在线投稿，请选择投稿主题（1-12）与参会方

式类别（墙报、口头报告、邀请报告和大会报告等）；  

5）所有来稿将统一提交学术委员会审稿，确定报告类型和要求，并

将结果及时通知作者。 

3. 征文日期：2023 年 8 月 10 日－9 月 30 日。 

大会墙报 



1. 本次会议墙报规格为 80×180 厘米(四角打孔）墙报参照模板

下载：墙报底版 .pptx 请展讲者提前设计印刷并携带参会，本次会议

将设置“优秀墙报奖”。  

2. 大会墙报截止日期：2023 年 8 月 10 日－9 月 30 日 

酒店信息 

会议将在福州西湖宾馆福建会堂举行，周边酒店信息将陆续更新。参

会代表如需住宿预定，请务必在 2023 年 9 月 20 日前联系以下推荐宾馆

预定，因无宾馆协议，避免会场附近无房可定，订房时请大家向客服人员

说明参加中国晶体学会年会及住宿时间。对于现场注册代表，请自行安排

附近酒店入住。 

福州泊尔雅武夷酒店  

地址：福州市鼓楼区华林路 169 号，均价 350-450 元/晚 预定电话 谭

路群 13850121405 

福建索菲斯屏山酒店 地址：福州市鼓楼区华林路树兜 12 号，均价 380-

450 元/晚 预定电话 杨红 13655079466 

梅园酒店地址：福州市鼓楼区铜盘路 2 号，均价 380- 450 元/晚预定

电话 0591-87825888 

福州三明大厦地址：福州市鼓楼区华林路 65 号，均价 380-450 元/晚，

扫以下二维码预定 

 

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwNTUyMjk4MA==&mid=2247485327&idx=1&sn=8899faa5ed150b5754040b9d74e2f893&chksm=972ed6c4a0595fd2edd22ff97751e24fc80fbdabe3c23f377d976476ddef9d8f9cc89f28b7eb&token=2147471645&lang=zh_CN


大会展览和赞助 

会议期间将举办与晶体合成、晶体学领域相关的仪器、设备和新技术

展览，欢迎国内外公司参会赞助或参展。合作洽谈请联系中国晶体学会秘

书处：郭荣荣（ginaguo@pku.edu.cn，13161576694） 

展商陆续更新中...... 

           

              

     

 

会议联系人 

会议咨询：王俊芬 ccrs@pku.edu.cn， 13121630871 

墙报相关：王晓鸽 wang_wxg@pku.edu.cn，17801059672 

网站技术支持：贾工  13693057166 

财务及开票相关、会员注册：徐红岭 ccrs@pku.edu.cn，18810036985  
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